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摘要(译)

本发明提供一种显示装置和显示装置的制造方法。本发明的显示装置(1)
包括：第一基板(10)，其具有挠性基板(5)，被划分为显示区域(D)和其外
侧的非显示区域(E)，在上述显示区域的上述挠性基板上形成有薄膜晶体
管(11)和电致发光元件(30)；与上述第一基板的上述显示区域的上表面
(10a)相对地配置的第二基板(50)；和隔着各向异性导电膜(72)压接在上
述第一基板的上述非显示区域上的IC芯片(3)，上述第一基板中，在上述
挠性基板与上述各向异性导电膜之间，具有至少一层以上的俯视形状比
上述IC芯片大、硬度比上述挠性基板高的支承层(61a、61c)，上述IC芯
片在俯视时位于上述支承层的内侧。
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